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Abstract (en)
[origin: US4773529A] Two-component package, with a cup arranged in the neck of the packaging container for receiving the one component,
and a sealing cap screwed to a thread of the neck and having a collar projecting into the cup, the face edge of such collar forming a butt edge for
separating the cup within the zone of a rated breaking point by a screw motion of the sealing cap, characterized in that the neck (1) is designed
multi-layered in a way such that an adapter ring (13) is present on the outer side of the annular wall (W) of the neck (1), such wall starting from the
wall (3') of the packaging container and being stiffened by the cup (2), such adapter ring being secured against rotation on such annular wall, the
outer jacket surface of such adapter ring supporting the thread (14) for the sealing cap (4) and its inner surface forcing the annular wall (W) against
the jacket surface of the cup.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Zwei-Komponenten-Packung, mit im Hals (1) des Packungsbehälters (3) angeordnetem Becher (2) zur Aufnahme der
einen Komponente (I) und einer aufgeschraubten Verschlußkappe (4) mit einem in den Becher ragenden Kragen (9), dessen Stirnrand (9') eine
Stoßkante bildet zum Zertrennen des Bechers (2) im Bereich einer Sollbruchstelle (2) durch Schraubbewegung der Verschlußkappe (4), und
schlägt zur Erzielung einer herstellungstechnisch einfachen, funktionsoptimalen Bauform vor daß der Hals (1) mehrlagig gestaltet ist derart, daß
sich außenseitig der von der Packungsbehälterwand (3') ausgehenden, vom Becher (2) ausgesteiften Ringwand (W) des Halses (1) ein daran
gegen Drehung gesicherter Adapterring (13) befindet, dessen äußere Mantelfläche das Gewinde (14) für die Verschlußkappe (4) trägt und dessen
Innenfläche die Ringwand (W) gegen die Bechermantelfläche preßt.
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